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Abstract (en)
The method for binding bundled paper sheets 13 is based on an injection of adhesive into the paper sheets. This injection 15 of adhesive can
consist of pressing the adhesive into the paper sheets which have been previously perforated by needles 22, the perforation being undertaken
either in advance or in the same work process by means of injection by hollow or channelled needles 22. Another possibility of injection 15 of
adhesive is based on the inclusion of drops of adhesive. The subsequent treatment 16 of the paper sheets can consist of pressing and/or the effect
of ultrasound. If appropriate, the injection of adhesive is undertaken only into the inside sheets 52 of the paper sheets 13 without a cover sheet 51
and centre sheet 53. <IMAGE>

Abstract (de)
Das Verfahren zum Verbinden von gebündelten Papierlagen 13 beruht auf einer Injektion von Bindemittel in die Papierlagen. Diese
Bindemittelinjektion 15 kann auf dem Einpressen von Bindemittel in die durch Nadeln 22 vorperforierte Papierlagen bestehen, wobei die Perforierung
entweder vorgängig oder im gleichen Arbeitsgang mittels Injektion durch hohle oder kanülierte Nadeln 22 vorgenommen wird. Eine andere
Möglichkeit der Bindemittelinjektion 15 beruht auf dem Einschuss von Bindemitteltropfen. Die Nachbehandlung 16 der Papierlagen kann aus einer
Pressung und/oder der Einwirkung von Ultraschall bestehen. Gegebenenfalls wird die Bindemittelinjektion nur in die Innenblätter 52 der Papierlage
13 ohne Deckblatt 51 und Mittelblatt 53 vorgenommen.
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